
1

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳英集芯科技股份有限公司

2025年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：英集芯

保荐代表人姓名：张鹏 联系电话：010-56839300

保荐代表人姓名：付涛 联系电话：0755-81902000

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科

创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以

下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以

下简称“英集芯”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对

英集芯进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代的风险

公司主营业务为电源管理系列芯片、电池管理系列芯片、数模混合 SoC等

相关芯片的研发与销售，主要产品广泛应用于消费类电子领域，最终客户产品更

新换代较快，公司需要根据技术发展趋势和最终客户需求不断升级现有产品并持

续研发迭代，从而保持市场竞争力。如果公司不能紧跟行业技术的发展趋势，根

据下游客户需求保持较快的技术升级迭代，可能导致公司无法实现技术水平的提

升，不能贴紧下游应用的发展方向持续推出具有竞争力的新产品，则公司将因持
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续创新能力不足而导致市场竞争力下降，给公司未来业务拓展和经营业绩带来不

利影响。

2、研发人员流失或不足的风险

集成电路设计企业通常需要长期培养研发设计人员、搭建经验丰富的设计团

队，并不断引进优秀的设计人才，且公司的主要产品数模混合 SoC芯片对设计

人员的技术有较高要求。伴随着市场竞争的日趋激烈，行业内公司对于研发人才

的竞争不断加剧。如果未来公司出现薪酬水平缺少竞争力、人力资源管理及内部

晋升制度得不到有效执行、缺乏有效的股权激励措施等情形，将难以引进更多的

优秀技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，进而对公司技术研发产生不利

影响。

3、核心技术泄密风险

公司核心技术贯穿公司产品研发设计及生产的过程，对公司控制生产成本、

改善产品性能和质量至关重要，是公司的核心竞争力。如果出现核心技术保护不

利或核心技术人员外流导致关键技术外泄、被盗用、或被竞争对手模仿的情形，

则可能对公司的技术创新、业务发展乃至经营业绩产生不利影响。

4、知识产权风险

公司自成立以来一直坚持自主创新的研发策略，已申请多项发明专利、实用

新型专利和集成电路布图设计专有权等知识产权来保护自身合法利益，这些知识

产权对公司经营起到了重要作用。但考虑到知识产权的特殊性，第三方侵犯公司

知识产权的情况仍然有可能发生，而侵权信息较难及时获得，且维权成本较高，

可能对公司正常业务经营造成不利影响。同时，也不排除少数竞争对手或第三方

与公司及相关人员产生知识产权、技术秘密或商业秘密纠纷，以及公司员工对于

知识产权的理解出现偏差等因素产生非专利技术侵犯第三方知识产权的可能。若

上述事项发生，会对公司的正常业务经营产生不利的影响。

（二）经营风险

国内集成电路设计行业正快速发展，良好的前景吸引了更多新进入企业参与

市场竞争，行业原有厂商则在夯实自身竞争优势基础上积极开拓市场，公司所处



3

行业竞争日趋激烈。同时，公司产品主要应用于消费电子领域，技术和产品更新

速度快，要求公司能及时、准确地把握市场趋势变化并快速进行技术、产品开发。

与同行业龙头企业相比，公司在整体资产规模、产品、技术、市场占有率等方面

仍存在一定差距，各方面仍然存在提升空间，如果公司不能准确把握市场动态和

行业发展趋势，优化产品布局，提升技术实力，扩大销售规模，则可能与同行业

龙头企业差距加大，进而使得公司的行业地位、市场份额、经营业绩受到不利影

响。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账风险

2025年 6月末，公司应收账款净额为 17,047.66万元，占流动资产比例 10.42%，

占总资产比例为 7.95%，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增

加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则会导致该等应收账款不能按期

收回或无法收回而发生坏账，进而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

2、存货余额较大及减值的风险

2025年 6月末，公司存货账面净额为 36,248.98万元，占流动资产比例 22.15%，

占总资产比例为 16.90%，随着公司经营规模的进一步扩大，存货余额有可能会

持续增加，若公司不能保持对存货的有效管理，可能导致存货跌价准备上升，一

定程度上会影响公司经营业绩及运营效率。

（四）行业风险

集成电路设计行业与宏观经济、市场需求及技术创新生态关联紧密。若未来

宏观经济下行，消费电子、汽车电子等下游行业需求或受冲击，集成电路设计企

业订单获取、营收增长将面临压力。同时，行业内消费电子、通信等细分市场投

资建设节奏，易受技术迭代速度、创新方向偏差及政策调整等影响，呈现周期性

波动。公司既要应对市场需求起伏、竞争加剧，还需持续投入技术创新，一旦创

新滞后或方向误判，将在周期波动中面临更大经营不确定性及挑战。

（五）宏观环境风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级，有关国家针对半导体设备、材料、技术等

相关领域颁布了一系列针对中国的出口管制政策，限制中国公司获取半导体行业
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相关的材料、技术和服务。公司目前存在大量境外采购的情形，公司晶圆的主要

供应商如格罗方德、台积电等均为境外厂商，上述出口管制政策可能导致其为公

司供货或提供服务受到限制。虽然公司的采购可选取国内供应商替代生产，但仍

需转换成本和磨合周期，因此，一旦由于国际贸易摩擦导致供应商供货受到约束，

公司的正常生产经营将受到不利影响。

（六）对外投资风险

上市以来，公司围绕发展战略，通过投资多家企业扩充产品品类、扩大经营

规模，旨在构筑更强市场竞争力。但需警惕的是，所投资标的多处于初创阶段，

业务模式、技术路径与公司现有体系的协同融合效果尚未完全显现，未来能否形

成战略共振、释放协同价值存在不确定性。同时，投资标的在后续经营管理中，

将不可避免面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧等外部变量影响，

可能引发市场拓展不及预期、经营效率下滑、管理协同不畅等风险。上述因素叠

加，导致投资项目的收益实现存在较大不确定性，需持续关注其成长韧性与风险

缓释能力。

三、重大违规事项

2025年上半年度，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年上半年度，公司主要财务数据及指标情况如下：

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据 2025年 1-6月 2024年 1-6月
本期比上年同期增

减(%)

营业收入 701,702,382.64 618,673,812.25 13.42

归属于上市公司股东的

净利润
51,921,444.47 39,049,580.46 32.96

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净

利润
42,535,448.56 34,852,751.60 22.04
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主要会计数据 2025年 1-6月 2024年 1-6月
本期比上年同期增

减(%)
经营活动产生的现金流

量净额
48,695,946.18 -146,470,114.02 不适用

2025年 6月末 2024年 6月末
本期末比上年同期

末增减（%）

归属于上市公司股东的

净资产
2,010,742,874.42 1,987,495,239.87 1.17

总资产 2,144,862,298.82 2,127,372,885.77 0.82

注 1：表格中的数据尾差均为数据四舍五入所致。

（二）主要财务指标

主要财务指标 2025年 1-6月 2024年 1-6月 本期比上年同期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33

稀释每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33

扣除非经常性损益后的

基本每股收益（元／股）
0.10 0.08 25.00

加权平均净资产收益率

（%）
2.57 2.12 增加0.45个百分点

扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率

（%）
2.11 1.89 增加0.22个百分点

研发投入占营业收入的

比例（%）
22.43 23.39 减少0.96个百分点

注：表格中的数据尾差均为数据四舍五入所致。

1、2025年上半年度公司营业收入同比增长13.42%，主要系公司持续升级产

品矩阵，积极开拓新市场与客户资源。公司车规、新能源、PMU及电池管理等

重点芯片产品实现量产所致。

2、2025年上半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长32.96%、归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长22.04%，主要系报告期内营

业收入增长、股权激励费用同比下降所致。

3、2025年上半年度经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系报告期

内公司通过抵扣供应商预付款及产能保证金等方式，加速前期预付款的消耗、以

及销售规模持续增长，销售商品收到的现金增加所致。

4、2025年上半年度基本每股收益（元/股）、稀释每股收益（元／股）、扣
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除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）同比增长33.33%、33.33%和25.00%，

主要系报告期内公司净利润较上年同期增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

2025年半年度公司核心竞争力未发生不利变化。报告期内公司继续深耕高

性能、高品质电源管理芯片的研发与销售，开展技术研发和产品开发，继续保持

原有竞争优势。

（一）研发优势

1、优秀的研发团队

专业人才是集成电路设计企业发展的基础，优质的研发人才对芯片设计企业

至关重要。多年来，公司高度重视研发人才的培养与发展，积极引进国内外高端

人才，截至 2025年 6月 30日，公司共有研发人员 482人，占公司总人数的 69.35%，

其中，具有博士学历 4人，硕士学历 131人、具有本科学历 316人。公司在专注

于数模混合芯片的自主研发和技术创新中，已经建立起一支成熟健全、能力突出、

经验丰富的科研团队，在电源管理芯片领域较国内竞争者形成了相对明显的技术

优势。

同时，公司研发人员年龄主要在 40岁以下，创新意识强，拥有集成电路行

业相关的学历背景和较为丰富的工作经验，保证了公司在技术和产品研发方面相

对于同业竞争者拥有优势。公司的核心技术人员共有 5人，曾供职于国内外知名

芯片设计公司，具备扎实的研发能力和丰富的行业经验。由核心技术人员领导并

组建的由多名行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

2、较强的系统设计能力

高集成度的数模混合电源管理芯片在设计时通常从性能、功耗和成本三个维

度出发。公司基于对模拟电路和数字电路领域的深刻理解，结合强大的自上而下

系统架构设计能力，从而设计出来的数模混合 SoC芯片兼具模拟芯片和数字芯

片的优势。相对传统的以模拟电路为主的电源管理芯片比较难实现的性能指标，

公司通过对数字电路的处理、修调、校准来实现成本和性能的平衡；对于传统通
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过MCU算法实现的功能，公司通过设计专用的模拟和数字电路，实现功耗和成

本的优化。

（二）产品综合竞争力较强

1、具有高性价比优势，产品可靠性强

公司基于自主研发的数模混合 SoC集成技术，能够将数字芯片、模拟芯片、

系统和嵌入式软件集成到一颗 SoC芯片中，并同步向客户提供成品开发方案，

使得客户成品研发周期缩短、产品生产成本降低、生产过程简化、产品良率和可

靠性亦能够得到提升。此外，公司通过先进的系统架构和算法设计，使得开发的

芯片在满足客户技术指标要求的同时达到成本优化，保证公司产品的性价比优势。

快充电源适配器的发展趋势是高功率、小体积，随着功率密度的提升，充电

器内部的温度可达到 90度以上，AC-DC芯片工作时还会产生大量电磁干扰。在

这种苛刻的高温高噪声环境中，以快充协议芯片为例，其作为充电器的整体协调

接口，必须保证自身长时间、稳定可靠运行。作为少数打入品牌手机客户原装充

电器市场的国产芯片厂商，公司的快充协议芯片可靠性高，终端返修的不良率控

制在 10PPM以下。

2、具有高兼容性，支持快充协议类型覆盖面广

目前市场上支持各类快充协议的智能手机、平板、笔记本设备数量庞大，各

个设备所支持的快充协议类型、版本各不相同，并且不同的快充协议在逻辑、内

容、时序等方面甚至可能相互冲突。要兼容各种快充协议和数量庞大的快充设备，

保证快充电源适配器最佳的充电功率，需要有芯片设计和算法软件的紧密配合以

及大量的兼容性测试。公司基于自主研发的快充接口协议全集成技术设计的芯片

产品，获得了高通、联发科、展讯、华为、三星、OPPO、小米、vivo等主流平

台的协议授权。

3、产品配置多元化，满足客户多样化需求

消费电子领域下游市场终端消费者需求多样，产品需要根据下游需求变化频

繁升级。公司设计的数模混合电源管理芯片，在产品定义之初就考虑到客户的多

样化需求，预先设计了各种可配置选项。在芯片量产之后，通过在出厂前配置不

同的参数代码（例如不同的充放电电压、充放电电流、用户交互方式等），可快

速满足客户新增的各类需求，大大减少了芯片迭代升级的次数，在降低研发费用
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的同时加速了新产品的面世，便于公司产品快速抢占市场，覆盖客户的更多需求，

增加客户粘性。

（三）区位优势，珠三角地区经济活跃，为公司发展带来新机遇

公司所在的珠三角地区经济活跃，为公司发展提供了良好的区域环境。珠三

角地区的芯片经销商、终端产品整机厂、最终品牌客户都较为集中，公司充分利

用珠三角的区位优势，与深圳当地的经销商、整机厂、最终品牌客户保持紧密沟

通。由于公司在地理位置上接近珠三角地区的整机厂、最终品牌客户，公司能够

与这些目标客户保持良好的沟通，及时了解行业动态、客户需求，并将市场需求

及时准确地结合到公司的芯片产品研发过程中，以客户为中心进行产品的研发，

使产品定义、芯片的参数配置能够符合客户多种多样的需求。

消费电子产品更新迭代迅速，与客户在地理位置上的接近也能使得公司及时

捕捉到客户的需求变化，为产品的快速迭代创造了有利条件。此外，在后续服务

方面，公司也能与整机厂、最终品牌客户保持及时沟通，为其提供有效而及时的

技术支持。

（四）客户资源优势

公司产品覆盖电源管理类、电池管理类、数模混合 SoC类等相关芯片，凭

借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力，通过经销为主、直销为辅的商业

模式，产品获得了小米、OPPO、vivo、三星、荣耀等知名手机品牌厂商的使用。

在汽车电子领域，公司的车规级芯片也进入了数十家国内外汽车厂商。借助积累

的优质客户基础，公司进一步提升了品牌认可度和市场影响力，与优质客户的合

作带来的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。

六、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维

持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2025年上半年度，公司研发

投入为 15,737.15万元，较 2024年上半年度同比增长 8.74%，研发投入占营业收

入比例为 22.43%。
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公司作为技术型企业，研发方向高度重视客户需求和行业技术发展趋势。截

至 2025年 6月 30日，公司累计取得国内外专利 212项，其中国内发明专利 143

项，国外发明专利 2项，实用新型专利 67项。此外公司拥有计算机软件著作权

21项，集成电路布图设计专有权 255项。2025年半年度内，公司获得新增授权

专利 27项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社

会公开发行人民币普通股 4,200万股，每股发行价格为人民币 24.23元，募集资

金 101,766.00万元，扣除发行费用合计 11,026.50万元（不含增值税金额）后，

实际募集资金净额为 90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审

验，并于 2022年 4月 14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。

截止2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,017,660,000.00

减：发行费用 110,264,999.82

减：银行手续费 1321.11

减：募投项目支出金额 318,266,818.38

减：超募资金永久补充流动资金金额 528,820,544.96

减：补充流动资金 60,000,000.00

减:节余募集资金永久补充流动资金 36,435,176.13

加：利息收入 36,128,860.40

募集资金专户余额 0.00

2025年半年度，公司募集资金项目投入0.00元、使用超募资金永久补充流动
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资金78,820,544.96元。截至2025年6月30日，实际使用募集资金1,017,660,000.00

元（抵扣利息收入后的净使用额），募集资金余额为0.00元。

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 账户状态

杭州银行股份有限公

司深圳分行
4403040160000360384 0.00

深圳英集芯科技股

份有限公司
销户

招商银行股份有限公

司深圳分行
755953765610601 0.00

深圳英集芯科技股

份有限公司
销户

珠海华润银行股份有

限公司珠海分行
211225889370600002 0.00

深圳英集芯科技股

份有限公司
销户

珠海华润银行股份有

限公司珠海分行
219227798887500003 0.00

珠海英集芯半导体

有限公司
销户

珠海华润银行股份有

限公司珠海分行
211227798887500002 0.00

珠海英集芯半导体

有限公司
销户

珠海华润银行股份有

限公司珠海分行（定

期专户）
226225889370600004 0.00

深圳英集芯科技股

份有限公司
销户

珠海华润银行股份有

限公司珠海分行（定

期专户）
228227798887500003 0.00

珠海英集芯半导体

有限公司
销户

珠海华润银行股份有

限公司珠海分行（定

期专户）
220227798887500002 0.00

珠海英集芯半导体

有限公司
销户

合 计 0.00

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润

银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账

户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行

股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）220227798887500002是珠海华润银行

股份有限公司珠海分行211227798887500002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐

业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》

等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时

履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
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在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质

押、冻结及减持情况

公司无控股股东。2025年上半年，英集芯实际控制人、董事、监事和高级

管理人员持有公司股份的情况如下：

名称 身份/职务
期初直接持

股数

期末直接持

股数

直接持股增

减变动

增减变动

原因

黄洪伟
董事长、总经理、

核心技术人员
4,839,433 4,839,433 0 /

陈鑫
董事、首席执

行官
2,632,327 2,632,327 0 /

曾令宇
董事、核心技术

人员
1,348,528 1,441,528 93,000

股权激励

实施

敖静涛 独立董事 0 0 0 /

张鸿 独立董事 0 0 0 /

林丽萍
监事会主席、职

工代表监事
0 0 0 /

刘奕奕 监事 0 0 0 /

胡仑杰 监事 0 0 0 /

戴加良
副总经理、核心

技术人员
1,476,818 1,476,818 0 /

谢护东
副总经理、财务

总监
63,000 63,000 0 /

LINGHUI
（凌辉）

首席技术官、核

心技术人员
63,000 63,000 0 /

吴任超 董事会秘书 245,000 245,000 0 /

截至 2025年 6月末，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的

公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有

限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人(签字)：
张 鹏 付 涛

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日
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